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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum automat i schen 
wfl^^f^fTf" sichtseitigen Kartohs von Gipskartonplatten im 

HerstellungsprozeB der Gipskartonplatten auf kontinuierlich 
arbeitenden Bandanlagen und die Entwicklung eines far dieses 
Verfahren geeigneten Grundiermittels , Uurch diese ErfindunQ. die 
in alien kontinuierlich arbeitenden Bandanlagen zur . Herstellung 
von Gipskartonplatten anwendbar ist, werden die bekannten 
manuellen und teilroechanisierten Grundierverfahren, die mit 
hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, abgelost. 
ErfmdungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB das 
Grundieren in den kontinuierlichen HerstellungsprozeB de>- 
Gipskartonplatten nach dein Trennen des endlosen Gipskartonplatten - 
stranges und Wenden der sichtseitigen Kartonoberfiache nach oben -vor ' 
-cm rrockner exngeordnet wird und der Grundiermittelauf trao mittels 
eines Grundiergerates, dafl die PlattenfSrdereinrichtung uberdeckt, 
cut die feuchten Flatten erfolgt. Das gefundene Grundiermittel 

.;xat neben der Wasserdanipfdurchiassigkeit, als Vorausset'urc fu>- die 
.--usnrocKnung der Gipskartonplatten eine Temperaturbestandirtkr-it bis ' 
zu 130 oc auf. Hinter dexn .Trocknerauslauf ist es auf der Flatten 
voilstdndig erhflrtet und auch auf heiflen Gipskartonplatten vdllic 
klebfrei* - Fig.l — •* ■ 
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Verfahren und Grundiermitt el aum automat Is c hen Grundleren vcn 
Gipskartonplatten 



Anvvendunj^s.c;eblet der Er f lnduiip; 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zuin automatischeii Grun- 
dieren des sichtseitigen Xartojis von Gipskartonplatten im Her- 
atellungsprozefi der Gipskartonplatten auf kontinuierlich ar- 
beitenden 33ndanlagen und die Entwicklung einea fiir dieses Ver- 
fahren geeigneten Grundiermitt els. 

Charakterintik des bekannten technischen Sta n des 

Zum Stand der Technik is't f estzustellen , daS bereits folgende 
Verfahren zum Grundieren von Gipskartonplatten vorgeschlagen 
v/urden: 

- Grundieren von vorgef ertigten Montage element en aus Gipskar- 
tonplatten (Decken- uhd Wahdeletherite) durch manuelles Auf- 
tragen niit Malerrollen und Streichbiirsten bzw* teilmechani- 
siertes -Auftragen mit Sprit zgerat en 

- Grundieren von montierten Gipskartonplatten (Verkleidungen, 
Trennwande, Unterdecken) auf der Eaustelle mit handwerklich 
manuellen Verfahren vor der Beschichtung mit Anstrlchstof f en. 

Als Grundier-nittel v^erden feindisperse Kunstharz-Dispersionen 
Oder losungst.iittelhaltige Anstrichstof f e , sogeha;i/ite Kleb- Oder 
Tiefgriinde eingesetzto Die Aushartung der Grundierung erfolgt 
bei Raumtc-inperatur * 

Diese Verfahren und" Grundiermitt el werden bei Eabei /Miiller "ABC 
der Anstrichstoff e und der Ansirichtechnik" beschrieben» 
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Die Grundierunc tiat das Ziel, die Gipskartonplatten durch E^a- 
lisierunfT, der Saugf ahigkeit des sichtseitigen KertonG eowie 
Verbosserunc des HQftgrundes fur die weitere Oberflachenbe- 
sctiichtung vorzubereiton. Die nach dem deraeitigen Stand der 
Teclxnik bekannten Grundierverf ahreji und -mittel fur Gipskar- . 
tonplatten weisen folgcnde Mangel auf: 

- Das Grundieren erfolgt ^enerell nach derri He.;:::it ellungspr ozeB 
der Gipnkartonplatten am fertigen Element dezentralisiert 
mit hohem manuelleh Auf wand (Arbeitszeit- und Kostenauf wand) 
grbStenteils auf Baustellen. 

- Manuelle Verfahren auf der Baustelle fuhren zu Abweichi;ingen 
von der optimalen Auf tragsraenge und somit zu Qualitatsein- 
buQen* . 

- Notwendiges Grundieren bk'ingt beim Einsatz von Kunsthsrz- 
Dispersiohen^z^^ Peuchtebelastung und beim Einsatz 
von Ibsungsmittelhal'tigen Grundiermitteln zusatzliche Urn- 
vyeltbelastung ''sov/ie hohere Aufwendungen zur Realisierung 
des Gesundbeits- und Arbeitsschut zes • 

- Dr3S Grundieren in der Voriertigung fubrt bei Herstellung 
von vorgef ertigten Montageelementen zu zusatzlichem Aufwand. 

- Geeignete Grund iermitt el fur Gipskart onplatten sind auf Sr- 
hartung bei Raumt ecnperatur abgestinnit und eigen sich nicht 
fiir die Auahartung bei hohen Temperaturen, da einerseits lo- 
sungsfTiittelhaltige Produkte explosionsgefahrdend sind und an- 
dererseits die bekannten Kunstharz-Dispersionen nach dem 
TrocknungsprozeB keine klebfreien Pilme bei Tempereturbe- 
lastung bilden. 

Ziel de r Erfindun/s: 

Das Zicl der Erfindung ist es, das Grundieren unmittelbar in 
der. Herr,tellungsproze3 der Gipskartonpletten auf kontinuierli- 
chen Bandsnlagen ohne Verringerung der Durchlauf leistung ein- 
zucrdnen und durch Entwicklung eines fiir dieses Verfabren ge- 
eignetci:. Grundiermittels durch automatischen Auftrag eine 
glcrichniafoige klebfrcie Grundierung zu erreicnsn* 
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Dnrl cpnanr: dcs Y/esons d er Er flndun/r 

Der Srfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zurn 
eutomatischen Grundieren von Gipskartonplatten zxx entv/ickeln, 
doG in bekannte kontinuierliche Herstellungsverf ahren fiir 
Gipskartonplatten eingeordnet werden kann , eine gleichmaflige 
klebfreie Grundierung e^xgibt und darait die bekannten manuel- 
len und teilmechanisiert en Grundierverf ahren ablost. Inbe- 
grirrisn iat die Aufgobo, ein flir dieses Verf ahren geeignetes 
Grundiermittel zu entwickeln, das in seine^ Eigenscbaft en auf 
die Belange des Verf ahr ens abgestirmnt ist* 

Erf indunssgemaB viird die Aufgabe dadurch gelost, daG das Grun- 
dieren in den kdntinuierlichien Herat ellungsprozeB der Gipskar- 
tonplattcn riach dera Trennen des endlosen Gipskartonplatten- 
strangea und Yfenden der sichtseitigen Kartonoberilactie nach 
oben, vbr dem Trockner eingeordnet wird, der Grur:dierinittel- 
axiftrag auf die herst ellun^sf euchten Plstten erfolgt void die- 
ser wahrend des J^ustrocknungsprozessea der Gipskartonbl^tten 
im Trockner zu einer klebfreien Grundierschicht aushartet* 

Als Grundiermittel wird ein wasserdampf durchlassiges , tempe- 
raturbestandiges Material mittels eines Grundiergerates , das 
die Plat tenfbr der einrichtung iiberdeckt und vorzugsweise nach 
deni Y/alz~ Oder Spritzpr inzip arbeitet, aufgetragen. Das Grun- 
diermittel inuO neben der V/asserdampf durchlassigkeit , als Vor- 
ausse.tzung fiir die Austrocknung der Gipskartonplatten im 
Srockner, und der Teniperaturbestandigkeit bis zu 180 °C, als 
max. hociiste Trockent emperatur , hinter dem Trocknerausleuf auf 
den Piatt en vollstandig erhartet und auf nocb heiQen Gips- 
kartonplatten vollig klebfrei sein, damit bei der Stapelung 
der Gipskartonplatten keine Verklebungen auf tret en. Es vnirde 
gefunden, da3 ein System, bestehend aus 58 - 65 ^S. Polyvinyl- 
acetat - Vinylchlorid - Dispersion lait plastif izierenden Mono- 
iTieren, 2,5 - 3,5 % waSriger Ldsung von Alkalisilikat , vorzugs- 
weise Kaliumsilikat , . 1 , 5 - 4,0 % f einstt eilige hydratisierte 
Kieselsaiire sowie Entschaureer , Viskositatsstabilisator en und 
. rungiziclen Zusatzen, sich gleichnzaSig auf die Oberflache von 



BEST AVAILABLE COPY 



JSDOCID: <DD 142872A1 I > 



V 



f^eucliten Gipskartonplatt en bei Aurtreg von 50 - 200 g/m , vor- 
suGovveiGe 00 g/m^, verteilt, nach Einwirkting d. Temperatur bis 
2U 130 die Oberflacbe der Gipskartonplatten leicht aufrauht 
und GO das Haftvermogen nachf olgender Anstriche und Eeschich- 
tungcn fbrdert, die V/a 3 a er damp f diffusion der Gipskart onplatten 
bei der Austrocknung nicht beeintrachtigt und vollxg klebfrei 
\ind ausgehartet auf der noch hexBen Gipakartonplatte nach Ver- 
lassen dcs Trockners ist. Der Peststoffanteil des Grundiermit- 
telR botragt hochatena 50 %. Die Auf tragsviakositat ist in Ab- 
hangigkeit voin Auf tragverf ahren einzustellen, wobei als oberer 
Grcnzv;ert 500 m Pas zulassig ist. 

Das erfindungsgemaBe Verf ahren ermoglicht bei Einsatz des er- 
rindungsgemaOen Grundiermitt els .ein automat is chea Grundieren ■ 
dea ^esamteh Sort iinentea von Gipskar.t onplatten wahrend des 
Heratellungaprozeases mit hoher GleichmaBigkeit und Qualitat, 
ohne daQ die Pertigung der Gipskartonplatten nachteilig beein- 
fluBt wirdo Durch diese Zehtralisierung des* Grundieirens ent- 
fallt der bisher notwendige manuelle Aufwand in Elementevor- 
f ertigungsstatten und auf der Baustelle. Erhebliche Kosten- 
und Arbeitseinsparungen werden erzielt* 

Ausf iihrunfitsbeigpiel 

Das Verfahren soli mit Hilfe der Pigur 1 an einera AusfUhrungs- 
beispiel naher erlautert werden. 

Nach derc Trennen des endlosen Gipskart onplattenstranges 1 und 
dem V/enden der sichtseitigen Kart onoberf lache nach oben 2 er- 
folgt der Grundiermittelauftrag auf die herst ellungsf euchten 
Gipskartonplatten 3 mitt els eines vor dem Troclcner 5 angeord- 
neten Spr itzgerates 4, das mit Kontaktschalt ern mit den zu 
grundierenden Gipskartonplatten 3 gekoppelt ist. Die grundier- 
ten Gipskartonplatten 6 durohlaufen den Trockner 5. Der Durch- 
lauf der Gipskartonplatten ^'^'irch das Spritzgerat 4 erfolgt mit 
einer Geschwindigkeit von 5Q - 100 m/rain. Der Auftrag des 7/as- 
cerdampf durchlassigen,* temperaturbestandigen Grundiermittels 
wird mit einer Viskositat von 5 m Pas bei siner Auf tragsmenge 
von 180 g/fii durchgef uhrt Die Erhartung A. Gruncier^-nittels er 
fol.st gleichzeitig mit der Trocknung der Gipskartonplatten im 
Trockner 5 bei einer Temperatur von 130 - 180^0. 
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Pat o n tan n or Liche 

1* Verfahrcn zum automatiachen Grundieren von Gipskartoiiplatten 
dadurcb gekennzeichnet , daQ im Herat ellungsprozeS der Gips- 
kartonplatten diese im herstellungsf euchten Zustand nach* dem 
Trennen des endlosen Gipskartonplatt enatranges und V/exidexi 
der sichtseitigen KartonoberflStche nach oben vor dem Trock- 
ner einen kontinuierlichen Grundiermittelauftrag aus einem 
v/asserdampfdurchlassigen; 'temperatur.bestandigen Grundiermit- 
tel mitt els eines Grundiergerat es , das die Pla tt enf brderein- 
richtung Uberdeckt und vorzugsweise iiach dem V/alz- Oder 
Spritzprinzip arbeitet, erhalten und diese Grundierung v/ah- 
rend des Austrocknungsprozesses der Gipskartonplatten im 
Trockner zu einer klebfreien . Schicht aushartet* 

2. Grundiermittel zum automatiachen Griindieren von Gipskarton- 
platten, dadurch gekennzeiclinet > daB das Grundiermittel sich 
aus 

- 58 - 65 ^ Polyvinylacetat-Vinylchlorid-Dispersion mit. pla- 
stif izierenden Monomeren 

• 2,5 - 3,5 % v/aQriger Losung von Alkaiisilikat 

• - 4,0 % f einstteiliger hydrat isierter Kieselsaure so- 
wie Entschaumern, Viskositatsstabilisatoren und fungiziden 
Zusatzen 

zusar::!.:ensetzt , wobei der Peststof fanteil htichstens 50 % be- 
tragt, die Auf tragaviskositat in Abstimmung zu den Auftraga- 
verfohren zwischen 5 und 500 m Paa eingestellt ist und in 
einer Auf tragsnenge von 50 ^ ► 200 g/ra^ auf die Piatten auz^ge-^ 
tragen v;ird. 

I 

Hi6g*ZM iSelte Zelcknungen 
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